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Abstract (en)
A roller carries a web (e.g. card or paper) over part of its wrapped circumference. A coater applies liquid coating to the surface of either web or roller.
A sieve belt carrying the web is located between coater and web. The coating is brought into contact with the web through this belt. Independent
claims are included for the corresponding paper machine and method of coating.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum direkten oder indirekten Auftragen eines flüssigen oder pastösen Mediums auf eine zwar fertig gebildete,
aber noch nasse Materialbahn umfassend: eine Walze, ein Auftragswerk und wenigstens ein die Materialbahn tragendes Siebband, welches
zwischen dem Auftragswerk und der Materialbahn angeordnet ist, wobei das Auftragsmedium im Umschlingungsbereich der Walze mit der
Materialbahn in Kontakt tritt. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Auftragen eines flüssigen oder pastösen Auftragsmediums auf eine
laufende Materialbahn aus Papier oder Karton, wobei in der Naßpartie einer Papier- oder Kartonmaschine eine Materialbahn gebildet wird, die
Materialbahn während des Auftragens des Auftragsmediums mittels eines laufenden, endlosen, vorzugsweise luftdurchlässigen Bandes geführt
wird und das Auftragsmedium von einer, sich in Bahnlaufrichtung bewegenden Oberfläche, auf die noch nasse Materialbahn übertragen wird. Das
Verfahren zeichnet sich dadurch aus, daß das Auftragsmedium von mindestens einem laufenden, endlosen, luftdurchlässigen Transferband auf die
Materialbahn übertragen wird. <IMAGE>
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